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	DHCAL avec HARDROC pour tests faisceaux
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2 Résumé des informations
2.1 DAQ GB
DAC de deuxième génération disponible pour les tests faisceaux
Lecture des HARDROC pour le DHCAL

Lecture des SKYROC pour le ECAL

Equipe GB : ~15 personnes
2.2 HARDROC
Début Janvier : 25 HARDROC (pas toutes en boitier)

Mi Janvier : X cartes de tests 
2.3 PCB pour le ECAL

Projet de PCB : épaisseur 600(m pour 8 couches sur 1m2
                          Pas de composants extérieur
                          Priorité à une petite conso (chauffe) au dépend du couplage (X-talk)
2.4 PCB pour le DHCAL
Projet de PCB : épaisseur 600(m ? pour 6 couches

                          Composants en surface acceptés?
                          Priorité à une petite conso (chauffe) au dépend du couplage (X-talk)
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